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Zaproszenie do sktadania ofert na licencje/nabycie praw do rozwigzania Politechniki Poznanskiej pt.:

Sposdb wytwarzania ksztattek z wykorzystaniem odpadow pianki poliuretanowej

Rodzaj rozwigzania

Wynalazek

Idea rozwigzania

Przedmiotem wynalazku jest efektywny recykling materiatowy odpadéw pianek poliuretanowych (sztywnych i
elastycznych) poprzez wytwarzanie z nich ksztattek przy uzyciu nowego typu spoiwa. Spoiwo to sktada sie z mieszaniny
diizocyjanianu oraz wodoroweglanu (sodu lub amonu). Kluczowym elementem jest wykorzystanie termicznego
rozktadu wodoroweglanu podczas formowania cisnieniowego, co powoduje powstawanie ditlenku wegla dziatajacego
jako czynnik spieniajgcy oraz zwigzkéw o charakterze zasadowym, ktdre katalizujg proces tgczenia odpadow.
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Technologia zweryfikowana laboratoryjnie, gotowa do inynieryjne we wdrozeniy przemysiowym.
skalowania przemysiowego.
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Zalety rozwigzania i przewaga rynkowa

—  Woysoki stopied wykorzystania odpaddw: Technologia pozwala na uzyskanie wyrobdéw zawierajgcych do
95% wagowych odpaddw pianek poliuretanowych.

—  Szybkos$¢ procesu: Proces charakteryzuje sie krétkim czasem mieszania (2-10 min) oraz formowania (od 0,5
do 4 min na kazdy mm grubosci wyrobu).

—  Kontrola wiasciwosci: Mozliwosé regulowania porowatosci, gestosci oraz wtasciwosci termoizolacyjnych i
akustycznych poprzez dobdr ilosci spoiwa i parametréw procesu.

—  Ekologia i bezpieczenstwo: Rozwigzanie wpisuje sie w koncepcje Gospodarki o Obiegu Zamknietym, nie
wymaga skomplikowanych instalacji chemicznych i eliminuje konieczno$¢ stosowania szkodliwych
substanc;ji, takich jak kleje mocznikowo-formaldehydowe.

—  Krotsze cykle produkcyjne w porédwnaniu do istniejgcych metod wymagajgcych wielogodzinnego
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przygotowania prepolimerdow lub dtugiego czasu formowania.

—  Uproszczona procedura: Brak koniecznosci stosowania dodatkowej wody, pary wodnej czy zewnetrznych
katalizatoréw, co obniza koszty operacyjne.

— Uniwersalnos$¢: Mozliwos¢ przetwarzania zardwno czystych pianek, jak i kompozytéw zawierajgcych
napetniacze, np. miat gumowy.

Potencjalni klienci
—  Budownictwo: Produkcja ptyt izolacyjnych, podktadéw podtogowych oraz elementéw ttumiacych dzwiek.
—  Transport: Materiaty ttumigce drgania i hatas w pojazdach mechanicznych.
—  Przemyst obuwniczy: Wytwarzanie wktadow do obuwia o wysokich parametrach lepkosprezystych.

—  Meblarstwo i tapicerstwo: Zagospodarowanie wtasnych odpadéw poprodukcyjnych do tworzenia nowych
elementéw konstrukcyjnych lub wypetniajgcych.

Poziom gotowosci technologicznej (TRL)

TRL4 - potwierdzenie technologii w skali laboratoryjne;j.

Stan ochrony prawnej

Zgtoszenie patentowe
Sposob wytwarzania ksztattek z wykorzystaniem odpaddw pianki poliuretanowej P.448539
https.//ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.448539

Preferowana forma komercjalizacji

Sprzedaz praw, licencja wytgczna/niewytaczna.

Forma przekazania praw

Dokumentacja patentowa, prototyp.

Informacje dodatkowe

1. Niniejsze zaproszenie do sktadania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu zapiséw Kodeksu Cywilnego.

2. Politechnika Poznanska (PP) odrzuci oferte, jezeli bedzie zawierata razgco niska cene w stosunku do wartosci
rozwigzania.

3. PP w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene, zwrdci sie do oferenta o udzielenie w okreslonym
terminie wyjasnien dotyczacych elementdéw oferty majgcych wptyw na cene.

4. PP wezwie oferentéw do ztozenia w okreslonym terminie ofert dodatkowych, jezeli nie bedzie mozliwe
dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgledu na otrzymanie ofert z takg samg cena.

5. PP zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania, jezeli ztozone oferty bedg zawieraty ceny, ktdrych
wartos$¢ nie bedzie przewyzszata wartosci rozwigzania.

6. PP zastrzega sobie mozliwos¢ podjecia negocjacji z wybranymi oferentami.

PP ma prawo bez podania przyczyny odstgpi¢ od prowadzonego postepowania bez wyboru oferty.

8. Zawarcie umowy jest uwarunkowane spetnieniem procedur przewidzianych przepisami prawa obowigzujgcymi
uczelnie.

~

Sposdb sktadania ofert

Oferty powinny by¢ sktadane w jezyku polskim, w formie pisemnej na adres Centrum Transferu Technologii
Politechniki Poznanskiej lub elektronicznej na adres e-mail jednostki.


https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.448539
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